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2025 年５月 29 日 

各  位 

 

   

 

 

 

 

 

当社子会社の JPCA Show 2025 出展について            

  ニデックのグループ会社である「ニデックアドバンステクノロジー株式会社」は、2025 年 6 月 4 日（水）～6 月 6 日（金）

に東京ビッグサイトで開催される「第 54 回国際電子回路産業展（JPCA Show 2025）」に出展します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会 社 名 ニデック株式会社 

代表者名 代表取締役社長執行役員 岸田 光哉

取 引 所 東証プライム（6594） 

所 在 地 京都市南区久世殿城町 338 

問合せ先 ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ部長  渡邉 啓太 

電 話 (075）935-6150 
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2025 年 5 月 29 日 

各  位 

   

 

 

JPCA Show 2025 出展について 
 

 ニデックアドバンステクノロジー株式会社（以下、当社）は、2025 年 6 月 4 日(水)～6 月 6 日(金)に東京ビッグサイトで

開催される「第 54 回国際電子回路産業展（JPCA Show 2025）」に出展します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 今回の展示会では、次世代パッケージ向けに注目を集める Glass Panel の TGV 検査ソリューション、及びニデックグループの

シナジーによって新たに誕生した自動搬送機“EFEM(Equipment Front End Module)”をメインで展示いたします。また、市

場のトレンドである AI・LEO 衛星基板対応の導通絶縁検査装置“GATS-8360”を新たにラインナップ。既存の光学装置及び

電気検査装置も高精度化を遂げています。市場のトレンドに合わせた最先端の検査技術を、One Stop で提案いたします。 

ぜひ弊社ブースにお越しください。 

 

〈出展概要〉 

・会 期 ：2025 年 6 月 4 日(水)～6 月 6 日(金) 

・会 場 ：東京ビッグサイト 東展示棟  

・ブ ー ス ：Hall4 4G-06 

・公 式 サイト ：https://www.jpcashow.com/show2025/ 

 

〈出展内容〉 

・TGV 向け高精度 2D/3D 検査ソリューション 

・Equipment Front End Module Full Panel Size 対応自動搬送機 「EFEM シリーズ」 

・大型 HDI 向け導通絶縁検査装置 「GATS-8360」 

・HDI/PCB 基板向け高速 step＆repeat 式導通/短絡検査装置 「STAR REC M6V SW」 

・高密度基板対応 2D/3D 検査装置 「RSH シリーズ」 

・AC/DC MULTI TESTER 「R700 シリーズ」 

・狭ピッチ対応プローブ 「NS プローブ」 

・IGBT/WBG Power Module Test System 「NATS-1000 シリーズ」 

・パワー半導体 ダイ/デバイス検査システム 「NATS シリーズ」 

・xEV モータ用テストベンチ 「TDAS シリーズ」（販売/受託試験/レンタル） 

・xEV モデリングシミュレーター 「E-Transport Simulator」 

・xEV モータ用開発支援ツール インバータ・エミュレータ等 

会 社 名 ニデックアドバンステクノロジー株式会社 

代表者名 代表取締役社長 山崎 秀和  

所 在 地 京都府向日市森本町東ノ口１−１  
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